集成电路技术应用专业简介
专业代码  610120
专业名称  集成电路技术应用
基本修业年限  三年
培养目标 

本专业培养德、智、体、美、劳全面发展，具有良好职业道德和人文素养，掌握微电子工艺和集成电路设计领域相关专业理论知识，具备微电子工艺管理、集成电路设计及应用等能力，从事微电子制造和封装测试工艺维护管理、集成电路辅助逻辑设计、版图设计和系统应用等方面工作的高素质技术技能人才。
就业面向

主要面向半导体制造、集成电路设计等企事业单位，在微电子工艺技术员、集成电路逻辑和版图设计助理工程师、系统应用工程师等岗位，从事微电子工艺制造和封装测试、集成电路逻辑设计、版图设计、FPGA开发与应用、芯片应用方案开发等工作。
主要职业能力

1．具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力；
2．掌握半导体器件、集成电路的基础理论知识；

3．具备微电子工艺加工及相关设备操作能力；
4．具备集成电路逻辑设计及仿真能力；
5．具备集成电路版图设计与验证的能力；

6．具备FPGA开发与应用的能力；
7．具备芯片应用方案开发能力。
核心课程与实习实训

1．核心课程

半导体器件物理、集成电路制造工艺、半导体集成电路、Verilog HDL应用、集成电路版图设计技术、系统应用与芯片验证。

2．实习实训

在校内进行集成电路制造工艺、半导体集成电路项目、项目化版图设计与验证等实训。

在集成电路企业及相关科研院所进行实习。
衔接中职专业举例
电子与信息技术  电子技术应用
接续本科专业举例
电子科学与技术  微电子科学与工程
